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Environmental testing -

Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissoution of metallization
and to soldering heat

of surface mounting devices (SMD)

Essais d,environnement -

Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes d,essai de la soudabilité, résistance de la métallisation a la
dissolution

et résistance a la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

Umweltprufungen -

Teil 2-58: Prufungen - Prufung Td: Prufverfahren fiir Lotbarkeit, Widerstandsfahigkeit gegentiber
Auflosen der Metallisierung und Lotwarmebestandigkeit bei oberflachenmontierbaren Bauelementen
(SMD)

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60068-2-58:2015. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-2-58:2015. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2018-05-01 se nahrazuje CSN EN 60068-2-58 ed. 2 (34 5791) z dubna 2005, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 60068-2-58:2015 dovoleno do 2018-05-01
pouzivat dosud platnou CSN EN 60068-2-58 ed. 2 (34 5791) z dubna 2005.

Zmény proti predchozi normé

Zmény jsou rozvedeny v ¢lanku Informativni idaje z IEC.



Informace o citovanych dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v CSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vlivll prostiedi - Cast 1: Obecné
a navod

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v CSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkouseni vlivll prostiedi -
Cést 2-20: Zkousky - Zkouska T: ZkuSebni metody na pdjitelnost a na odolnost proti teplu pri pajeni
pro soucastky s vyvody

IEC 60194 zavedena v CSN EN 60194 (35 9002) Névrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice

IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pripojovaci materiély pro elektronickou
montaz -
Cést 1-1: Pozadavky na pajeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montézi

IEC 61190-1-2:2014 zavedena v CSN EN 61190-1-2 ed. 3:2014 (35 9320) Piipojovaci materialy pro
elektronické sestavy - Cést 1-2: Pozadavky na péjeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani pti
montdzi elektroniky

IEC 61190-1-3:2007 zavedena v CSN EN 61190-1-3 ed. 2:2008 (35 9320) Piipojovaci materialy pro
elektronickou montaZ - Cést 1-3: Pozadavky na péjeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové
a beztavidlové tuhé pajky pro pajeni v elektronice

IEC 61191-2 zavedena v CSN EN 61191-2 ed. 2 (35 9041) Osazené desky s plo$nymi spoji - Cést 2:
Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené povrchovou montazi

IEC 61249-2-22 zavedena v CSN EN 61249-2-22 (35 9062) Materidly pro desky s plo$nymi spoji
a dalsi propojovaci struktury - Cést 2-22: VyztuZené platované a neplatované zakladni materidly -
Médi platované laminatové desky vyztuzené tkanym E-sklem, impregnované modifikovanou
nehalogenovanou epoxidovou pryskyfici,

s definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho horeni)

IEC 61249-2-35 zavedena v CSN EN 61249-2-35 (35 9062) Materialy pro desky s plo$nymi spoji
a dalsi propojovaci struktury - Cést 2-35: VyztuZzené platované a neplatované zakladni materidly -
Médi platované laminatové desky s tkanym E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskytici,

s definovanou horlavosti (zkouska vertikdlniho horeni), pro bezolovnatou montaz

IEC 61760-1 zavedena v CSN EN 61760-1 ed. 2 (35 9310) Technologie povrchové montaze - Cést 1:
Standardni metoda specifikovani souc¢astek pro povrchovou montaz (SMD)

ISO 9454-2:1998 zavedena v CSN EN ISO 9454-2:2001 (05 0047) Tavidla pro mékké péjeni -
Klasifikace
a pozadavky - Cést 2: Pozadavky na provedeni

Souvisici CSN

CSN EN 60068-2-54 (34 5791) Zkous$eni vlivli prostiedi - Cast 2-54: Zkousky - Zkouska Ta: Zkouseni
pajitelnosti elektronickych souc¢astek metodou smacecich vah

CSN EN 60068-2-69 ed. 2 (34 5791) Zkous$eni vlivli prostiedi - Cast 2-69: Zkousky - Zkouska Te:
ZkousSeni pédjitelnosti elektronickych soucastek pro technologii povrchové montaze (SMD) metodou
smacecich vah



CSN EN 60749-20 ed. 2 (34 5799) Polovodi¢ové soucastky - Mechanické a klimatické zkousky - Cast
20: Odolnost v plastu zapouzdienych SMD soucéstek proti kombinovanému pusobeni vlhkosti a tepla
pri pajeni

CSN EN 61760-3 (35 9310) Technologie povrchové montéZe - Cast 3: Standardni metoda
specifikovani
soucastek pajenych pretavenim do prichozich otvort (THR)

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazii na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace o citovanych dokumentech” a ,Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé
schvéleni této normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vzdy pouZit takovéa vydani CSN, které
prejimaji nejnovéjsi vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vsech zmeén).

Informativni udaje z IEC 60068-2-58:2015

Mezinarodni normu IEC 60068-2-58 vypracovala technicka komise IEC/TC 91 Technologie montdze
elektroniky.

Toto ¢tvrté vydani zrusuje a nahrazuje treti vydéani z roku 2004 a je jeho technickou revizi.

Toto vydani zahrnuje v porovnani s predchozim vydanim dale uvedené technicky vyznamné zmény:

doplnéni nizkoteplotni pajeci slitiny Sn-Bi;

doplnéni nékolika zkusebnich podminek do tabulky 7 - Odolnost proti teplu pri pajeni - ZkusSebni
podminky a stupné prisnosti, metoda pretavenim;

zavedeni zkuSebni metody pretavenim pro zkousku Td,: Odsméaceni a odolnost proti rozpousténi
metalizace;

implementace doporuceni pro volbu stupné prisnosti v kapitole B.3.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
91/1222/FDIS 91/1250/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pti schvalovani této normy lze najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené
tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vSech ¢asti souboru IEC 61340 se spole¢nym nazvem Zkouseni vlivil prostredi je mozno
nalézt
na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zistane nezménén az do data pristi provérky (stability
date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o této publikaci.




K tomuto datu bude publikace bud

znovu potvrzena;

e zrusena;

nahrazena revidovanym vydanim, nebo

e zméneéna.

UPOZORNENT - Publikace obsahuje barevny tisk, ktery je povazovan za potiebny k porozuméni jejimu obsahu.
Uzivatelé by proto meéli pro tisk tohoto dokumentu pouzit barevnou tiskérnu.

Vysvétlivky k terminologii pouzité v této normé

anglicky termin

flow soldering

mass fraction (percentage)

moisture soak

MSD

Moisture Sensitive Device

MSL

Moisture Sensitivity Level

PCB
anglicky termin

PWB

termination foot

termination

thermal mass

thermal capacitance

heat capacity

Vypracovani normy

pouzivané terminy

L]

pajeni obtékanim

pajeni (relativnim) obtékanim

hmotnostni zlomek

% hmotnosti

difuze vlhkosti (do soucastky)

nasavani vlhkosti

MSD

soucastka citliva na vlhkost

MSL

uroven citlivosti na vlhkost

DPS

(.ieska s plo$nymi spoji
pouzivané terminy

l:-’WB

(.ieska s ploSnym propojenim

pata vyvodu (pro pajeni)

Upati vyvodu
vyvod

zakonceni (metalizovanou ¢epickou)

tepelna kapacita

tepelna hmota

pouzity termin

pajeni obtékanim

hmotnostni zlomek

difuze vlhkosti

MSD

MSL

DPS
pouzity termin

PWB

pata vyvodu

vyvod

zakonceni

tepelna kapacita
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Zkouseni vlivu prostredi -
Cést 2-58: Zkousky - Zkouska Td: Metody zkousSeni soucastek pro povrchovou montéz (SMD) -
pajitelnost, odolnost proti rozpousténi metalizace a proti teplu pri pajeni

(IEC 60068-2-58:2015)

Environmental testing -

Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution
of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) -

(IEC 60068-2-58:2015)
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Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes d,essai Teil 2-58: Prufungen - Prifung Td: Prifverfahren

de la soudabilité, résistance de la métallisation fur Lotbarkeit, Widerstandsfahigkeit gegeniiber Auflosen der
a la dissolution et résistance a la chaleur de brasage des Metallisierung und Lotwarmebestandigkeit bei

composants pour montage en surface (CMS) oberflachenmontierbaren Bauelementen (SMD)

(IEC 60068-2-58:2015) (IEC 60068-2-58:2014)

Tato evropské4 norma byla schvalena CENELEC dne 2015-05-01. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani
v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.
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prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60068-2-58:2015 E

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska,
Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

Predmluva

Text dokumentu 91/1222/FDIS, budouciho ¢tvrtého vydéni IEC 60068-2-58, ktery vypracovala
technickd komise IEC/TC 91 Technologie montdze elektroniky, byl predlozen k paralelnimu hlasovani
IEC-CENELEC a byl schvidlen CENELEC jako EN 60068-2-58:2015.

Jsou stanovena tato data:

nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni trovni

vydanim identické nérodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2016-02-01

nejzazsi datum zruseni nérodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-05-01

Tento dokument nahrazuje EN 60068-2-58:2004.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Oznameni o schvaleni
Text mezinarodni normy IEC 60068-2-58:2015 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv
modifikaci.
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1 Rozsah platnosti
Tato ¢ast IEC 60068 popisuje zkousku Td, vhodnou pro soucéastky pro povrchovou montaz (SMD).

Tato norma poskytuje postupy pro stanoveni pajitelnosti a odolnosti proti teplu pri pajeni soucastek
pomoci pajecich slitin, které jsou eutektické nebo témér eutektické cin-olovo (Pb) nebo bezolovnaté



slitiny.

Tyto postupy pouzivaji bud pajeci lazen, nebo metodu pretavenim a jsou pouzitelné pouze pro vzorky

nebo

vyrobKky navrzené, aby odolavaly kratkodobému ponoru v roztavené pajce nebo omezené expozici pri

pajeni

pretavenim.

Metoda péjeci lazné je pouzitelna pro soucastky SMD navrzené pro pajeni obtékanim a pro soucastky

SMD
navrzené pro pajeni pretavenim, kdyz metoda pajeci lazné (ponor) je primérena.

Metoda pretavenim je pouzitelna pro SMD navrzené pro pajeni pretavenim, pro stanoveni vhodnosti
soucastek SMD pro pajeni pretavenim, kdyz metoda pajeci lazné (ponor) neni primérena.

Cilem této normy je zajistit pajitelnost vyvodu soucastek. Déle se zkusebni metody poskytuji proto,
aby bylo

zajisténo, Ze télo soucastky muze odolavat tepelné zatézi vyvolané pajenim.

Tato norma pokryva dale uvedené zkousky Td,, Td, a Tdj:

Oznaceni Zkouska Metoda

zkousky Td

Td, Péjitelnost vyvodu Metoda 1: Péjeci lazen
Metoda 2: Pretaveni

Td, Odolnost proti teplu pri pajeni Metoda 1: Pajeci lazen
Metoda 2: Pretaveni

Td, Odsmaceni a odolnost proti rozpousténi metalizace Metoda 1: Pajeci lazen

Metoda 2: Pretaveni

POZNAMKA 1 Pro specifické sou¢astky mohou existovat dal$i zkusebni metody.
POZNAMKA 2 Zkousku Td nelze pouZit pro desky s plosnym propojenim (PWB), viz IEC 61189-3.

POZNAMKA 3 Specifické soucastky pro pajeni do otvort (kdy dodavatel sou¢astek ma
dokumentovano, ze soucastky jsou vhodné pro pajeni pretavenim) jsou rovnéz zahrnuty v této norme.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



